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Numéros des publications

Depuis le ler janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant I'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEl.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documenss ci
dessous:

* «Site web» de la CEI*

» Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour
régulierement
(Catalogue en ligne)*

* Bulletin de la CEI
Disponible & la fois a
et comme périgdique|

Terminologie, symbg
et littéraux

. Symboles littéraux a
utiliser en électrotechqiquey la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables stw’le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

The technical conte
under constant retvi

of the reconfirmation
e |[EC catalogue.

§, under consideration and
by the technical

S

talogue of IEC publications
blished yearly with regular updates

(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/f7bec758-6818-4da5-900e-7da49f5a33f5/iec-61837-3-2000

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 61837-3
STAN DAR D Premiére édition

First edition
2000-08

[0 IEC 2000 Droits de reproduction réservés [0 Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni No part of this publication may be reproduced or utilized in
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, any form or by any means, electronic or mechanical,
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les including photocopying and microfilm, without permission in

microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. writing from the publisher.
International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http://www.iec.ch

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX S
International Electrotechnical Commission PRICE CODE

MemayHapoaHaa SnektportexHuueckaa Komuccun o )
Pour prix, voir catalogue en vigueur

o For price, see current catalogue



https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/f7bec758-6818-4da5-900e-7da49f5a33f5/iec-61837-3-2000

-2- 61837-3 O CEI:2000

SOMMAIRE
Pages
AV ANT -P RO P O S .o e e et ettt ettt 4
INTRODUCTION Lottt ettt ettt e et e et e e e et et et e e e e e e et e e eaneeennaeeenns 8
Articles
1  Domaine d'appliCation .......couiiuiii e 10
2 RETEIENCES NOIMALIVES. .ottt et e ettt et et e et e eaeeen
3 Configuration des enveloppes. ... ..o
4 DESIgnation deS tYPES .vviiiiiii i, ;
5 Dimensions des enveloppes métalliques...........cooevviiiiiinn
6 ConNNexions des SOMIeS ......ccuviuiiiiiiiiii e
7 Désignation des enveloppes métalliques .....................,
Feuilles de spécification 1 & 12 ........ccooeevviiiiiiiiiinicnn o e Nene

Annexe A (informative) Bibliographie


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/f7bec758-6818-4da5-900e-7da49f5a33f5/iec-61837-3-2000

61837-3 O IEC:2000 -3-

CONTENTS
Page
FOREW O R DD ..ot e e e et 5
1N I = O 15 1 L @ I [ ]\ 9
Clause
o 0] 1= PR 11
2 NOIMALIVE O O BN S i ittt e e e e
3 Configuration of NCIOSUIES ......oouiiiiiiiiii
4 Designation Of tyPes ..ot ;
5 Metal enclosure dimenSioNS .........ovuiiiiiiiiiii e
6 Lead CONNECHIONS. .. ..ot
7 Designation of metal enclosures ..........cocovvveeiiiiinnnnnns,
Specification sheets 1 t0 12.........cocoeiviiiiiiiiiiiiii e NG D

Annex A (informative) Bibliography...



https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/f7bec758-6818-4da5-900e-7da49f5a33f5/iec-61837-3-2000

-4 — 61837-3 OO CEI:2000
COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES A MONTAGE EN SURFACE
POUR LA COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FREQUENCE -
ENCOMBREMENTS NORMALISES ET CONNEXIONS DES SORTIES —

Partie 3: Enveloppes métalliques

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mongdiale te normalisation\composée

favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de nalisati ) mames de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités i
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desgu a
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouw: c S gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La étrgitergent’ avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fi a ¢ Ux organisations.

2)
3)
4)

5)

6) L'attention est &
I'objet de droits [
responsable de ne pa

Le texte de cette noie est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
49/462/FDIS 49/472/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L'annexe A est donnée uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SURFACE MOUNTED PIEZOELECTRIC DEVICES
FOR FREQUENCY CONTROL AND SELECTION —
STANDARD OUTLINES AND TERMINAL LEAD CONNECTIONS —

Part 3: Metal enclosures

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatigr fgristandardi t|on omprising
aII natlonal electrotechmcal comm|ttees (IEC Nat|ona| Comm|ttees) The o'ect of\the toypromote

participate in this preparatory work. International, governmental afid noQ
with the |IEC also participate in this preparation. The 8
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on tg
international consensus of opinion on the re j

Y as nearly as possible, an
cal committee has representation

3) The documents produced have the form of re

4) In order to promote internatignal unlflcatlo

divergence between the |
indicated in the latter.

5) The IEC provides no m 9
equipment declargti\to be i
6) Attention is draw
of patent rights. The |E

International
Piezoelectri

3 has been prepared by IEC technical committee 49:
s for frequency control and selection.

This Intermationa| Standarg>shall be read in conjunction with IEC 61240.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
49/462/FDIS 49/472/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A is for information only.
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La CEI 61837 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Dispositifs
piézoélectriques a montage en surface pour la commande et le choix de la fréquence —
Encombrements normalisés et connexions des sorties:

— Partie 1: Encombrements des enveloppes en plastique moulées;

— Partie 2: Enveloppes en céramique;

— Partie 3: Enveloppes métalliques.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette
date, la publication sera

e reconduite;
e supprimée;
e remplacée par une édition révisée, ou

@%
D
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IEC 61837 consists of the following parts under the general title: Surface mounted
piezoelectric devices for frequency control and selection — Standard outlines and terminal
lead connections:

— Part 1: Plastic moulded enclosure outlines;
— Part 2: Ceramic enclosures;
— Part 3: Metal enclosures.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

e reconfirmed;
e withdrawn;
e replaced by a revised edition, or

« amended.
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INTRODUCTION

La demande de dispositifs @ montage en surface (DMS) pour la commande et le choix de la
fréquence augmente chaque année et la CEl 61240 a été établie pour répondre a ces besoins.
Actuellement, la préparation de plusieurs normes couvrant les encombrements et connexions
des sorties des dispositifs a montage en surface, reposant sur les régles générales données
dans la CEIl 61240, s'est révélée nécessaire.

Aprés une importante discussion pendant la réunion tenue & Rotterdam, le CE 49 a décidé
d'étudier séparément les encombrements des dispositifs a montage en surface disponibles,
selon le matériau utilisé pour I'enveloppe. Une distinction est faite entre

— les enveloppes en plastique moulées, qui font I'objet de la CEIl 61837-
— les enveloppes en céramique qui font I'objet de la CEI 61837-2, et
— les enveloppes métalliques qui font I'objet de la présente norme.
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INTRODUCTION

The demand for surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection
increases every year and IEC 61240 has been prepared in response to this demand. It has
been necessary to prepare separate standards covering individual SMD outlines and terminal
lead connections based on the general rules in IEC 61240.

After considerable discussion on this matter at the TC 49 meeting in Rotterdam, it has been
decided that the individual SMDs available should be separated into three parts depending on
the material used to fabricate the enclosure. A distinction is made between

— plastic moulded enclosures which are dealt with in IEC 61837-1;
— ceramic enclosures which are dealt with in IEC 61837-2; and
— metal enclosures which are dealt with in this standard.
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DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES A MONTAGE EN SURFACE
POUR LA COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FREQUENCE —
ENCOMBREMENTS NORMALISES ET CONNEXIONS DES SORTIES -

Partie 3: Enveloppes métalliques

1 Domaine d'application

es normalisées et
enet le choix de

La présente partie de la CEIl 61837 est applicable aux enveloppes métallig
connexions des sorties des dispositifs a montage en surface pour la com
la fréquence et elle est basée sur la CEI 61240.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des disposi
qgui y est faite, constituent des dispositions valables po

CEI 61240 1994 Dispositifs p/ezoelec iqu P
ande €t le choix de la fréquence — Regles

Les enveloppes tage en surface sont constituées de matériaux
métalligues munigs ¥ 5, basées sur le systeme descriptif de désignation pour
semi-conducteurs \ e dispositifs.

— QCC (supportde puce a quatre rangées de sorties);
— SS (montage en surface spécial).

4 Désignation des types

La désignation des types est présentée sur les quatre parties suivantes:

Al-|B|C |/ | D |D

A: Symbole de configuration de I'enveloppe

— DCC (support de puce a deux rangées de sorties);
— QCC (support de puce a quatre rangées de sorties);
SS (montage en surface spécial).
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